
Obudowa HP BladeSystem c7000 
Informacje o produkcie

Nowa obudowa HP BladeSystem c7000 jest podstaw  
nowej, modułowej architektury przetwarzania danych,  
która upraszcza infrastruktur, obnia koszty 
operacyjne oraz zapewnia firmie skuteczniejsze 
usługi informatyczne. Urzdzenie to łczy w sobie 
zasadnicze składniki centrum przetwarzania danych 
— zasilanie, chłodzenie, zarzdzanie, łcznoć, 
nadmiarowoć, zabezpieczenia. Automatycznie 
dostrajajca si, wyposaona w inteligentne 
funkcje jednostka o budowie modułowej moe być 
poszerzana o moduły serwerowe, sieciowe i pamici 
masowej w celu dostosowania rozwiza do potrzeb 
konkretnej firmy.

Od pocztku projektowana z myl o przyszłych 
standardach sprztu typu blade obudowa zawiera 
nowatorskie rozwizania HP, pozwalajce ograniczyć  
najistotniejsze problemy współczesnych infrastruktur 
informatycznych — koszty, czas, zuycie energii 
oraz koniecznoć wprowadzania zmian. Ponadto, 
dziki elastycznoci, skalowalnoci oraz obsłudze 
przyszłych technologii nie tylko ułatwia tworzenie, 
zmiany i zarzdzanie, lecz take pomaga wykorzystać  
wszelkie zalety najnowoczeniejszych rozwiza.

Nowa obudowa HP BladeSystem c7000 mieci  
a 16 w pełni wyposaonych serwerów typu blade, 
osigajc najwiksze w brany zagszczenie 
sprztu. Jednoczenie umoliwia łczenie rónych 
rodzajów serwerów typu blade w ramach jednej 
obudowy. Skonsolidowana, zautomatyzowana, 
dostpna po przystpnej cenie, oferujca moliwoci 
rozbudowy, modułowa i zwirtualizowana obudowa 
umoliwia stworzenie optymalnie działajcej 
infrastruktury ju po pierwszym uruchomieniu.

Cechy
Technologia HP Thermal Logic 
•  Aktywne monitorowanie i automatyczne 

dostosowywanie zasilania i chłodzenia  
do biecego zapotrzebowania pozwalaj 
oszczdzić ponad 33% całkowitych kosztów 
energii.

•  Wyjtkowe rozwizania HP zapewniaj 
najskuteczniejsze wykorzystanie energii, 
nadmiarowoć oraz skalowalnoć zasilania  
i chłodzenia przy dowolnym obcieniu  
oraz w rodowiskach zagszczonych.

•  Opcje zasilania jedno- lub trójfazowego  
oraz nadmiarowoć dostawy mocy typu N+N  
i N+1 pozawalaj elastycznie konfigurować system 
zasilania.

•  Rozbudow ułatwia moliwoć wymiany wszystkich  
składników systemu zasilania i chłodzenia podczas 
pracy.
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Zarzdzanie za pomoc HP Insight Control 
•  Wbudowany panel administracyjny HP Onboard  

Administrator, wyposaony w prosty wywietlacz 
LCD, umieszczony w przedniej czci urzdzenia, 
umoliwia błyskawiczne wykonanie konfiguracji 
i codziennych czynnoci serwisowych. 
Dodatkowe moduły dostpne w tylnej czci 
obudowy ułatwiaj zaawansowane czynnoci 
administracyjne.

•  Pojedyncze łcze zapewnia zdalny dostp  
do wszystkich kontrolerów iLO 2 wbudowanych  
w kady z serwerów.

•  Oprogramowanie HP Insight Control umoliwia 
kompleksow kontrol nad infrastruktur.  
Ma wbudowane funkcje automatyczne, interfejs 
wyposaony w kreatory, a take system zabezpiecze  
oparty na rolach i pojedynczej rejestracji.

•  Obudowa jest wyposaona w funkcje monitorowania  
stanu i wydajnoci systemu, konfigurowania 
serwerów, odzyskiwania danych, poszukiwania  
i unieszkodliwiania luk w zabezpieczeniach.

Architektura HP Virtual Connect 
•  8 wnk na moduły sieciowe o duej szybkoci, 

obsługujcych liczne systemy znanych marek, 
pozwala zredukować (nawet o 94%) okablowanie 
sieci LAN, SAN i łczy administracyjnych.

•  Skalowalny 5-terabitowy panel midplane zabezpiecza  
inwestycj dziki obsłudze do 4 nadmiarowych 
struktur we-wy, w tym połacze 1–10 Gb Ethernet  
oraz 4 GB Fibre Channel. Oferuje take współprac  
z architektur Infiniband 4X DDR oraz innymi 
połczeniami we-wy, które bd uywane  
w przyszłoci.

•  Wszystkie urzdzenia systemu BladeSystem mog 
być podłczane podczas pracy oraz, w celu 
uzyskania pełnej nadmiarowoci, instalowane  
w parach. 
 
 

Opcje 
•  Oprogramowanie HP Storage, HP ProLiant Essentials, 

HP Integrity Essentials oraz pakiet HP OpenView 
wzbogacaj moliwoci zarzdzania jednolit 
infrastruktur.

•  Zastosowanie nadmiarowych modułów zasilania, 
chłodzenia, połcze oraz zarzdzania zwiksza 
dostpnoć infrastruktury.

•  Pomoc techniczna, usługi konsultingowe i finansowe 
HP maksymalizuj efektywnoć przedsibiorstwa  
oraz przyczyniaj si do obnienia kosztów.

Idealne zastosowania 
Płynna praca duych centrów przetwarzania danych, 
rozproszonych biur firmy oraz małych serwerowni, 
które korzystaj z:

•  aplikacji o skonsolidowanej, wielowarstwowej 
architekturze,

•  standardowych systemów operacyjnych  
oraz procesorów obsługujcych aplikacje systemów 
Linux, Windows i HP-UX,

•  duych klastrów przetwarzania danych w sieciach 
grid oraz udostpniania mocy obliczeniowej.
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Dane techniczne

Pojemnoć

Wnki na urzdzenia 8 do 16 serwerów lub pamici masowych typu blade, dostpna obsługa konfiguracji mieszanych

Wnki na urzdzenia sieciowe 8 (maksymalnie 4 nadmiarowe struktury we-wy)

Zasilacze Maksymalnie 6 x 2250 W

Wentylatory Maksymalnie 10 wentylatorów typu Active Cool z moliwoci podłczania podczas pracy

Panel Onboard Administrator 2, zapewniajce pełn nadmiarowoć

Wysokoć 10U

Zasilanie

Napicie wejciowe Prd przemienny 200-240 V

Model trójfazowy  
(w Ameryce Północnej i Japonii)

2 gniazda NEMA L15-30p

Model trójfazowy (midzynarodowy) 2 5-stykowe gniazda IEC 309, 6h, czerw., 16 A

Model jednofazowy 6 gniazd IEC 320 C20

Moduły sieciowe

Ethernet Moduł HP 1 Gb Ethernet Pass-Thru Module, przełcznik Cisco Catalyst Blade Switch 3020 dla HP,  
przełcznik HP GbE2c Ethernet Blade Switch

Fibre Channel 16-portowy moduł HP 4 Gb FC Pass-Thru Module, przełcznik Brocade 4 Gb SAN Switch

InfiniBand Moduł HP 4X DDR IB Switch Module

Wymiary

Wysokoć 10U (442 mm)

Szerokoć 445 mm

Głbokoć 813 mm

Gwarancja Trzyletnia gwarancja na czci, robocizn oraz serwis u klienta

Obudowa HP BladeSystem c7000 

Zalety
Prostota 
•  Łatwe rozpoczcie pracy.  Dziki wbudowanemu 

panelowi administracyjnemu HP Onboard  
Administrator mona zainstalować i skonfigurować 
(na miejscu lub zdalnie) a 64 serwery w cigu  
15 minut. Wyposaone w kreatory interfejsy  
panelu ułatwiaj wykonywanie codziennych zada 
i przypieszaj rozwizywanie problemów  
oraz ewentualne naprawy.

•  Nie tylko serwery typu blade. Integracja wszystkich  
niezbdnych elementów centrum przetwarzania 
danych ogranicza wymagania zwizane  
z planowaniem, nadmiarowoci, zasilaniem 
i chłodzeniem oraz zarzdzaniem. Wszystkie 
rozszerzenia sprztowe, moduły serwerów, pamici  
masowe oraz inne urzdzenia zarzdzane s  
za pomoc jednej konsoli.

•  Konsolidacja od pocztku. Scalenie i udostpnianie  
zasobów informatycznych przyczyniaj si  
do obnienia kosztów pocztkowych, jednoczenie 
usprawniajc codzienne prace informatyczne.

Sprawnoć 
•  Wstpne połczenia i konfiguracja. Dziki 

modułom HP Virtual Connect fizyczne połczenie 
serwerów z sieciami LAN i SAN mona wykonać 
tylko raz, a nastpnie dodawać, przemieszczać 
oraz odtwarzać serwery bez wpływu na inne domeny.

•  Moduły podłczane podczas pracy. Serwery 
typu blade, pamici masowe i inne komponenty 
modułowe mog być w prosty sposób dodawane 
lub usuwane bez potrzeby odłczania zasilania.

•  Łatwe konfigurowanie i odzyskiwanie zasobów. 
Monitorowanie oraz alarmy ułatwiaj modyfikacje  
i serwisowanie systemu.

Oszczdnoć  
•  Do 20% mniejsze zuycie energii, do 40% 

mniej zajmowanej przestrzeni, do 50% mniejsze 
wymagania w zakresie wentylacji oraz redukcja  
okablowania nawet o 94% w porównaniu  
z podobnymi serwerami stelaowymi 1U.

•  Zarzdzanie zuyciem energii oraz wytwarzaniem 
ciepła w obudowach i stelaach pozwala  
na utrzymanie obecnych kosztów zasilania  
i chłodzenia w centrach przetwarzania danych.

•  Optymalizacja wydajnoci zasilania za pomoc 
systemu HP Dynamic Power Saver umoliwia 
ograniczenie iloci marnowanej energii.
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Usługi
Dział usług HP (HP Services) zapewnia cigł opiek 
i wsparcie techniczne w pełni zaangaowanych 
specjalistów, zaspokajajc specyficzne potrzeby 
klientów w zakresie technologii informatycznych  
oraz ich zastosowa.

Do pełnego wykorzystania moliwoci obudowy 
HP BladeSystem c7000 oraz powizanej z ni 
infrastruktury, obejmujcej takie elementy, jak moduły  
sieci Ethernet i zasilacze, potrzebny jest partner, który  
dobrze rozumie zastosowane technologie i rodowisko  
systemowe. Dział usług HP, lider w brany usług  
pomocy technicznej do sprztu rónych producentów,  
zapewnia szeroki wachlarz usług odpowiadajcych 
zrónicowanym potrzebom przedsibiorstw. 
Zarówno małym firmom, jak i duym korporacjom 
midzynarodowym HP oferuje pomoc techniczn  
do HP BladeSystem, ułatwiajc sprawne wdroenie 
i osignicie maksymalnego czasu pracy bez 
przestojów.

Rozszerzona obsługa (Extended Care) — minimalny 
zalecany zakres pomocy technicznej zapewniajcy 
dostp do konsultacji ekspertów za kadym razem, 
gdy s one potrzebne. Obudowa HP BladeSystem 
c7000 — trzyletnia pomoc techniczna, dostpna 
przez cał dob i we wszystkie dni tygodnia, 
reakcja w dniu zgłoszenia.

Pewna obsługa (Committed Care) — ekonomiczna 
pomoc techniczna dotyczca sprztu  
oraz oprogramowania, wzbogacajca ofert działu 
usług HP o szybkie rozwizywanie problemów 
dotyczcych złoonych zagadnie zgodnoci 
operacyjnej. Obudowa HP BladeSystem c7000 
— trzyletnia pomoc techniczna Suport Plus 24, 
dostpna przez cał dob i we wszystkie  
dni tygodnia.

Pewna naprawa (Commited Repair) — najwyszy 
poziom pomocy technicznej oferowanej przez dział  
usług HP. Pozwala zwikszyć wydajnoć infrastruktury  
informatycznej, poprawić jej dostpnoć, ulepszyć 
zarzdzanie za pomoc wszechstronnych, 
spójnych oraz zintegrowanych usług prewencyjnej 

i interwencyjnej pomocy technicznej dotyczcej 
sprztu i oprogramowania.  
Obudowa HP BladeSystem c7000 — trzyletni okres 
usługi Mission Critical Proactive 24, dostpnej  
przez cał dob i we wszystkie dni tygodnia.

Usługi wdroeniowe — usługa HP Installation  
and Start Up eliminuje czas, ryzyko oraz problemy 
zwizane z instalacj serwerów ProLiant. 
Odciajc dział informatyczny, pozwala jego  
pracownikom skupić si na ich stałych obowizkach. 
Obudowa HP BladeSystem c7000 — usługa 
Instalation and Start Up dla infrastruktury 
BladeSystem klasy c.

Wicej informacji na ten temat mona znaleć  
pod adresem  
http://www.hp.com/services/bladesystemservices

Usługi finansowe 
Dział usług finansowych HP (HP Financial Services) 
oferuje innowacyjne programy finansowania 
oraz zarzdzania rodkami finansowymi. Moe 
pomóc firmie w jak najbardziej ekonomicznym 
pozyskiwaniu rozwiza HP, ich wykorzystywaniu 
i wreszcie wycofywaniu z eksploatacji. Wicej 
informacji na temat usług finansowych HP mona 
uzyskać u przedstawiciela HP lub pod adresem  
www.hp.com/go/hpfinancialservices

Wicej informacji 
Wicej informacji na temat obudowy  
HP BladeSystem c7000 mona uzyskać  
u przedstawiciela HP lub pod adresem  
www.hp.com/go/bladesystem/enclosure


